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内容概要

　　本书以cadence allegro spb
16.3为基础，以具体的高速pcb为范例，详尽讲解了ibis模型的建立、高速pcb的预布局、拓扑结构的提
取、反射分析、窜扰分析、时序分析、约束驱动布线、后布线drc分析、差分对设计等信号完整性分析
，以及目标阻抗、电源噪声、去耦电容器模型与布局、电源分配系统、电压调节模块、电源平面、单
节点仿真、多节点仿真等电源完整性分析内容。

　　本书适合对高速pcb设计有一定基础的中、高级技术人员阅读，也可作为高等学校相关专业及培
训机构的教学用书。
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章节摘录

版权页：插图：它的仿真速度是SPICE模型仿真速度的25倍以上。
人们可以根据标准化的模型格式建立这种模拟IC电气特性的模型，并可以通过模型验证程序验证模型
格式的正确性。
IBIS模型几乎能被所有的模拟仿真器和EDA工具接受。
由于来自测量或仿真数据，IBIS模型较容易获得，IBIS模型不涉及芯片的电路设计和制造工艺，芯片供
应商也愿意为用户提供元器件的IBIS模型，所以IBIS模型被广泛应用于系统的信号完整性分析。
3.建立IBIS模型IBIS模型可以通过仿真器件的SPICE模型来获得，也可以用直接测量的方法来获得。
作为最终用户，最常见的方法是到半导体制造厂商的网站上去下载各种元器件的IBIS模型，在使用前
要对得到的IBIS模型进行语法检查。
建立一个元器件的IBIS模型需要以下5个步骤。
（1）进行建立模型前的准备工作，包括决定模型的复杂程度；根据模型所要表现的内容和元器件工
作的环境，来确定电压和温度范围，以及制程限制等因素；获取元器件相关信息，如电气特性及引脚
分布；元器件的应用信息。
（2）获得U-I,曲线或上升/下降曲线的数据，可以通过直接测量或是仿真得到。
（3）将得到的数据写入IBIS模型。
不同的数据在各自相应的关键字后列出，要注意满足IBIS的语法要求。
（4）初步建立了模型后，应当用s2iplt等工具来查看以图形方式表现的U-I，曲线，并检查模型的语法
是否正确。
如果模型是通过仿真得到的，应当分别用.IBIS模型和最初的晶体管级模型进行仿真，比较其结果，以
检验模型的正确性。
（5）得到了实际的元器件后，或者模型是由测量得到的，要对模型的输出波形和测量的波形进行比
较。
4.使用IBIS模型IBIS模型主要用于板级系统或多板信号的信号完整性分析。
可以用IBIS模型分析的信号完整性问题包括：窜扰、反射、振铃、上冲、下冲、不匹配阻抗、传输线
分析、拓扑结构分析等。
IBIS模型尤其能够对高速信号的振铃和窜扰进行准确、精细的仿真，它可用于检测最坏情况的上升时
间条件下的信号行为，以及一些用物理测试无法解决的问题。
在使用时，用户用PCB的数据库来生成PCB上的连线的传输线模型，然后将IBIS模型赋给PCB上相应的
驱动端或接收端，就可以进行仿真了。
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